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Abstract (en)
Lithographic strip consists of a rolled aluminum (Al) alloy contains 0.30-0.40% iron, 0.10-0.30% magnesium, 0.05-0.25% silicon, NOTGREATER
0.05% manganese and NOTGREATER 0.04% copper and impurities from manufacture and has an alternating bending strength of over 1250 cycles
perpendicular to the rolling direction and a tensile strength (Rm) of over 145 N/mm<2> after 240 degrees C/10 minutes annealing. Independent
claims are also included for: (a) the production of the strip; (b) the production of a printing plate substrate from the strip; (c) the production of a
printing plate for roll offset printing by providing the substrate with a light-sensitive, hydrophobic coating.

Abstract (de)
Es wird ein Lithoband fir den Einsatz als Offset-Druckplatten beschrieben, das eine Zusammensetzung von 0,05-0,25 % Si, 0,30 - 0,40 % Fe, 0,10
- 0,30 % Mg, max. 0,05 % Mn und max. 0,04 % Cu aufweist. Das Band wird aus einem StrangguBbarren obiger Zusammensetzung hergestellt, der
bis an eine Dicke von 2-7 mm warmgewalzt wird. Das Restwiderstandsverhéltnis des Warmbandes betragt RR = 10-20. Das Kaltwalzen erfolgt ohne
oder mit Zwischenglihungen, wobei der Abwalzgrad nach der Zwischenglihung > 60 % betragt. Die Weiterverarbeitung bis zur EC-Aufrauhung
findet mit dem im Walzprozef3 eingestellten Gefligezustand bei < 100°C statt. Das Lithoband zeichnet sich durch eine hohe thermische Stabilitat, ein
gutes Aufrauhverhalten in EC-Prozessen und eine hohe Biegewechselbestandigkeit senkrecht zur Walzrichtung aus.
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